
 

新型超导材料有望用于下一代计算机
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美国研究人员近日研发出一种可在相对较高温度下实现超导的新型电镀金属复合物材料，它有多
种优点，有望满足下一代计算机对电路板材料的要求。

美国科罗拉多大学博尔德分校等机构研究人员在新一期美国学术刊物《应用物理通讯》上发表的
报告说，这种新型材料是用电镀技术把一层超薄的铼夹在两层金之间，每一层金属的厚度都只有
头发丝直径的千分之一。

铼是一种稀有金属，它很坚硬，具有高熔点，常用于制造喷气发动机。研究团队发现，用铼和金
制成的这种复合材料在温度为６开尔文（零下２６７．１５摄氏度）时可出现超导现象。

超导是指一些材料在特定条件下电阻完全消失的现象。如果能在计算机中应用超导现象，可降低
电流损耗，从而制造出更高速的计算机。但是已知的超导现象都是发生在极低温度下，科学界一
直在寻找能在相对较高温度下实现超导的材料。

研究人员说，这种新材料实现超导的温度相对较高，并且它还有熔点高、机械性能好、无毒等优
点。相比而言，一些基于汞或铅的超导材料的机械性能和焊接属性较差，不利于用在计算机中。
因此，这种新材料可能是迄今最好的能用于制造计算机电路板的超导材料。（来源：新华网
周舟）

更多 科学进展 请访问 https://www.iikx.com/news/progress/

本文版权归原作者所有，请勿用于商业用途，爱科学iikx.com转发

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                   1 / 1

https://www.iikx.com
http://www.tcpdf.org

